Teplovodiva pasta s VYSOKOU TEPELNOU
VODIVOSTI pro elektroniku - neobsahuje silikon

pro elektricka/elektronicka zarizeni s chladéi apod.
THERMALLY CONDUCTIVE COMPOUND

Fyzikalni forma

vazelina

Typ

synteticky olej s oxidy kav

Barva

bila, negihledna

Specialni vlastnosti

vysoka tepelnd vodivost, niztegkutost, stabilni i

vysokych teplotach

Pouziti

teplovodivé spojeni elektrickych/elektrdayich za&izeni

chladii (odvod tepla z polovodovych prvki a pod.)

Q

<

Popis

Tato Teplovodiva pasta s VYSOKOU TEPELNOU VODIVOS#&itepelivodiva kontaktni pasta ve foem
vazeliny obsahujici velké mnoZstvi tegelodivych oxidi kovi. Tato kombinace zajiije vysokou tepelnou
vodivost, nizké tekutost a vysokou tepelnou stabilZlepSuje penos tepla z elektrickych/elektronickych
zaizeni na chladi a tim zvySuje celkovoucinnost Fistroje. Dokonale vyplni povrchové nerovnosti mezi

zdrojem tepla a chlaggm.

Pouziti

Pouziva se pro zlepSeni odvodu tepla z tranistiod a dalSich vykonovych polovédvych prviki na
rozhrani mezi fislusnou vykonovou s@astkou a chladem. Je to také efektivni tepelny spoj pro vSechny
zaizeni na odvod tepla tam, kde se vyZaduje efekthtzzeni.

Typické vlastnosti

Vzhled bila pasta
Vypareni po 4 dnechip100°C [%] 1.4

Rozsah pracovnich tepld] -50 a6 +130
Relativni hustotaip25 ° C 2,04
Tepelna vodivost, [W/m.K] 0,9
Elektricka pevnost [kV/mm] 42

Vnitini odpor, [ohm.cm] 2x10"
Permitivita gi 1 MHz 4,2




